»PAKT dla Rodziny - Program Aktywizacji Kompleksowej i Trwatej”

Zatqcznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pilotazowym ,PAKT dla Rodziny - Program

Aktywizacji Kompleksowej i Trwatej”.

FORMULARZ ZGtOSZENIOWY DO PROJEKTU PILOTAZOWEGO
»PAKT dla Rodziny - Program Aktywizacji Kompleksowej i Trwatej”

Nazwisko: Imie
Data urodzenia: Ptec
....................................................................................... K O M O

Dane kontaktowe:
NUMETr teIEFONU: oot

PN [ Y= 0 0 T= 1| SRR

Dzieci na utrzymaniu (prosze podac liczbe dzieci oraz ich

wiek):

Posiadam wyksztatcenie:
O wyzsze (magisterskie/inzynierskie/licencjackie)

[0 pomaturalne (szkota policealna/studium)
[ $rednie (ogdlnoksztatcace lub zawodowe)
O zasadnicze zawodowe

O gimnazjalne

O podstawowe

O niepetne podstawowe

Korzystam ze $wiadczen pomocy spotecznej

O Tak O Nie

Preferowana forma kontaktu: [ telefon

O e-mail O sms




»PAKT dla Rodziny - Program Aktywizacji Kompleksowej i Trwatej”

Deklarujac cheé uczestnictwa w projekcie pilotazowym ,PAKT dla Rodziny - Program Aktywizacji

Kompleksowej i Trwatej” oswiadczam, ze:

. Jestem s$wiadomy/a, ze ztozenie dokumentow rekrutacyjnych nie jest rownoznaczne
z zakwalifikowaniem mnie do udziatu w projekcie pilotazowym.

. W przypadku zakwalifikowania mnie do udzialu w projekcie pilotazowym zobowigzuje sie
do wypetnienia dokumentdéw zwigzanych z projektem.

. Wyrazam zgode/nie wyrazam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych dla celéw rekrutacji,
zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).

. Zostatem/am pouczony/a o odpowiedzialnosci za ztozenie nieprawdziwego oswiadczenia lub zatajenie
prawdy i niniejszym oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w formularzu zgtoszeniowym udziatu

w projekcie odpowiadajg stanowi faktycznemu i sg zgodne z prawds.

Wioctawek,
Data Czytelny podpis

* Niepotrzebne skresli¢. Niewyrazenie zgody wiaze sie z brakiem mozliwosci udzielenia wsparcia w ramach projektu.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001781

